Jak tisknout na obaly

V tomto dokumentu se dozvite, jak pomoci
tiskaren rady R tisknout na obaly z rliznych
druh( kartonu.
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Pokud nechcete pouzivat designérsky software, mate na vybér ze spousty knihoven s rdiznymi 3D strukturami, které si
mUzete stdhnout a upravit podle sebe. Prikladem je knihovna Zind Design Center, ktera je kompatibilni s fezackami Zind.

Vytvorte strukturu obalu, na ktery chcete tisknout.

Co potFebujeme? Povvy’tvofem’ strukturyv o’ba.lu a gbra;u k tisku pfidejte jednu vrstvu s voditky pro fezani, dalSi vrstvu s trasami ohybu
a treti vrstvu s referen¢nimi znackami.

Voditko pro rezani

Referen¢ni znacky

Jak pfipravit ulohu

Jak pfipravit substrat

Proces tisku

Laminace (volitelna) Trasa ohybu

Rezani a ohybani

Mezi okrajem obrazu a vrstvami fezani nechte urcity odstup. Tim zajistite, ze cely povrch
finalniho produktu bude potistény.



Jak pripravit substrat

Co potiebujeme?

Jak pripravit ulohu

— Jak pripravit substrat

Proces tisku

Laminace (volitelna)

Rezani a ohybani

1. Uskladnéni

Listy kartonu je nutné uchovavat za podminek, které
panuji v mistnosti, kde tisknete, jinak se mohou
zdeformovat (19-23 °(, relativni vlhkost 55-65 %).

m Q TIP: S listy, zejména s jejich okraji, manipulujte
opatrné. Mohou se snadno ohnout nebo pokrcit

a zpUsobit kolize.

2. Ocistéte povrch

Hadrikem, ktery nepousti cupaninu, odstrarte z povrchu k tisku veSkery prach

!I a necistoty.
—— 3. Nastavte drzaky na okraje substratu

Nastavte drzaky na okraje substratu podle tloustky listu k tisku. K ohybani
obycejné lepenky je obvykle vhodny modul pro tenci substraty (< 0,5 mm),
zatimco k ohybani vinité lepenky a plochého neslepovaného kartonu je vhodny
druhy modul (> 0,5 mm).

Q TIP: Pri nastavovani a instalaci drzakd na okraje substratu se fidte pokyny na ovladacim panelu tiskarny. Prislusného privodce
si mUzete otevrit pres panel vkladani substratu, kdyz vyberete drzaky na okraje.

4. Nainstalujte drzaky na okraje substratu

Snimac na ose skenovani presurite do horni polohy a nainstalujte drzaky na okraje
substratu podle Sirky listu k tisku.

5. Nainstalujte nastavce pro zarovnani

Snimac¢ na ose skenovani presurite do polohy k tisku a k drzakim na okraje
nainstalujte nastavce.




Proces tisku

Co potrebujeme?

Pfed Jak pfipravit ulohu
tiskem

Jak pfipravit substrat

Proces tisku

Laminace (volitelna)

Rezani a ohybani

aby nedoslo k zadnym kolizim.

Dale zkontrolujte, jestli list

3. Vlozte substrat

4. Nastavte tisk

Tiskarny rady R jsou kompatibilni s nékolika typy lepenky.

Doporucovan je ale luxusni plochy neslepovany karton na obaly,

1. Zkontrolujte okraje
Pred tiskem zkontrolujte okraje listu a opravte ohyby,

2. Zkontrolujte, zda je list rovny

neni zkrouceny, protoze drzaky okraji takovou

deformaci neopravi, ale posunou na stred, a kvili tomu pak muze dojit ke kolizim.

Vlozte substrat do tiskarny a berte pfi tom v potaz typ lepenky, kterému odpovida.

IBERBCARD

SINCE 1916

protoze ma hladky povrch, jenz zarucuje vysoce kvalitni vysledky.

V nasledujici tabulce najdete doporucena nastaveni pro tisk oball
pomoci tiskaren fady R:

[ POZNAMKA: K testtim jsme pouzili substrat
Iberboard Off-white board, ktery je certifikovany ve
vyhledavaci médii pro HP PrintOS:
https://www.printos.com/ml/#/homesubstratelocator

Barevny substrat a substrat Kraft
Bily substrat
Podkladova bila Bodova bila
0, 0,

6P, 100% {16025, 120% inkoust | 100 1B, 120%

inkoust inkoust
8p, 110% W260 33p, 120% inkoust )

inkoust

Cj TIP: Substrat bez povrchové Upravy mdze
absorbovat inkoust. Proto maze k dosazeni stejné
kvality vyzadovat vétsi hustotu inkoustu a nastaveni
rezimu tisku na podkladovou bilou.
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<= 5. Presunte packu vytvrzovani do zapnuté polohy

Lepenka je citliva na teplotu a vlhkost, a proto je na ni nutné tisknout v rezimu
citlivém na teplo. Kvili tomu je tfeba pfesunout packu podle pokynt na prednim
| panelu.

Proces tisku

Co potiebujeme?

6. Vyberte ulohu k tisku .

Jak pripravit Glohu Vyberte rastrové  zpracovanou : O .
Ulohu a pretahnéte ji do fronty . S
tiskarny. e e
Jak pfipravit substrat .
prip Stisknéte
tlacitko Tisk
7. Pouzijte vystupni valec
. Pomoci vystupniho valce omezite deformaci substratu po vytvrzovani.
Proces tisku

Laminace (volitelna) 8. Pockejte 15 minut

V nékterych pripadech, zvlasté pak u tlousték vzork( L
mensich nez 1,5 mm (0,6 palce), se substrat mulze
zdeformovat. Nechte substrat 15 minut v klidu, aby se

Rezani a ohybani
vratil do svého pavodniho tvaru. 15 min
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@' POZNAMKA: U plochych neslepovanych kartond, zejména téch silngjsich, je nutna laminace, aby bylo
mozné substrat ohybat, aniz by se zlomil. Vlnitou a lisovanou lepenku ale neni tfeba laminovat, protoze je
mnohem ohebnéjsi. Proto nutnost laminace zalezi na substratu, a nikoli na inkoustu.

<+— Plochy neslepovany karton bez laminace

Laminace (volitelna)

Prestoze laminace neni nutna, mdze zlepsit kvalitu vytisténého vzorku.

Co potrebujeme?

—— e 1. Vlozte folii

Pfed Jak pfipravit ulohu
tiskem

VloZte roli folie a oddélte ji od vnitini vlozky. Poté vnitini viozku pfipojte
k hornimu valci a lepici folii k dolnimu valci.

Q TIP: Doporucuje se pouzit folii s nizkou gramazi (pfiblizné 32 um / 0,0013 palce), aby
byl substrat ohebnéjsi a [épe upravitelny.

Jak pfipravit substrat

2. Nastavte laminator

@ Podle pouzité fdlie vyberte vhodnou teplotu laminace (pfiblizné 120 °C) a pockejte, nez bude vybrana

Proces tisku teplota dosazena.

120°C

EJ{ POZNAMKA: Existuji dva typy laminace lepenky: laminace za studena a laminace za tepla. Laminace za tepla je
u oballl nejbéznéjsi, protoze cena folie je dostupnéjsi.

3. Provedte laminaci
5 Az bude laminator pripraveny, vlozte list k laminaci.
Rezani a ohybani

‘Q’ TIP: Pri tisku na vlnitou lepenku vénuijte zvlastni pozornost pritlaku valeckd, aby
nedoslo k deformaci vnitfni vinité vrstvy.
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Jak tisknout na obaly @

Rezani a ohybani
1. Ohybani

Ohybacim kolem vytvoite trasy ohybu potiebné k sestaveni konec¢ného produktu.

Copotfebujeme? | N
[j){ POZNAMKA: K ohnuti vinité lepenky s nékolika vnitfnimi vlnitymi vrstvami mdze byt

tfeba pouzit nastroj k fezani do tvaru V.

2. Rezani
Pomoci stolni fezacky ofiznete vytistény vzorek podle jeho konecnych rozmérd.

Pfed Jak pfipravit ulohu
tiskem

Jak pripravit substrat

. [jr POZNAMKA: Nastaveni pouzita pfi testech spole¢nosti HP s vyuzitim stolni Fezacky Ziind XL3200 jsou nasledujic:
Proces tisku

Rezani vinité lepenky a plochého neslepovaného kartonu: Ohybani:
- Hlavice: Elektricky oscila¢ni nastroj (EOT) - Hlavice: Nastroj na ohybani typu 1 (CTT1)
- Cepel: 21 - Cepel: Ohybaci kolo C103
- Rychlost fezani: 200 mm/s (8 palcli/s) - Hloubka prehybu:

Laminace (volitelné) ) - 50 % (vInita a lisovana lepenka)
Rezani lisované lepenky nebo vinité lepenky s vnitfni - 70 % (plochy neslepovany karton a silna vinita lepenka)
Po tisku mikrostrukturou: - Tlak:
- Hlavice: Univerzalni fezaci nastroj (UCT) - 8000 g (vnita a lisovana lepenka)
REZénl' d Ohybénl' - Cepel: 210 - 12000 g (plochy neslepovany karton a silna vlnita

- Rychlost fezani: 800 mm/s (31 palct/s) lepenka)

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Informace uvedené v tomto dokumentu mohou byt zménény bez predchoziho upozornéni.



Rezani a ohybani

Co potiebujeme?
Jak pfipravit ulohu

Jak pfipravit substrat

Proces tisku

Laminace (volitelna)

— Rezani a ohybani
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VInita lepenka (1 mm) Plochy neslepovany karton (1 mm)

Soubézné trasy ohybu

@' TIP: VInité a lisované lepenky lze ohnout o 180°, aniz by praskl inkoust nebo se poskodil substrat. Plochy neslepovany karton
ale ani v pfipadé, ze je laminovany, nelze ohnout o vice nez 90°, protoze substrat je méné ohebny.

Ohybu o 180° ale u nich mlzete dosdhnout tak, Ze vytvorite dvé soubézné trasy ohybu, které jsou od sebe trochu odsazené, a pak
na kazdeé z nich vytvorite ohyb 0 90°. Odsazeni ¢ar od sebe zalezi na tloustce substratu. Napfiklad u substratu o tloustce 2 mm se
doporucuje odsadit soubézné trasy ohybu od sebe 0 3—4 mm.

3. Slozte obal

Ohnéte list podle tras ohybu a slozte kone¢nou krabici.




Partnerstvi:
Dalsi informace naleznete na strance:

www.hplatexknowledgecenter.com
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Legendary Performance
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